
     
 

patrocina   

 
Programa del Seminario 

“ Envase , Embalaje  y el Mercado Japonés” 
 

Viernes, 6 de noviembre de 2009,  Salón Consejo, SOFOFA 

Avda. Andrés Bello 2777, piso 2, Edificio de la Industria  

 
Entrada liberada 

 
09:00 – 09:15 : Registro de participantes 

09:15 – 09:20 : Sr. Kojiro Takeshita 
Representante Oficial de JETRO Santiago 
Palabras de  bienvenida 

09:20 -  09:25 : Sra. Patricia Matta 
ProChile – Depto. Asia Pacifico y Nuevos Mercados 
Palabras de bienvenida 

09:30 – 10:00 : Exposición 
Sr. Mario Artaza 
DIRECON - Jefe Dpto. Asia y Oceanía 
Sr. Diego Torres 
DIRECON - Asistente Dpto. Asia y Oceanía 
Tema : 
Institucionalidad del acuerdo comercial entre Chile y Japón 
Efectos y evolución del Comercio bilateral 

10:00- 10:30 : Exposición 
Sr. Jorge Ramirez 
Consultor en Packaging 
Tema : 
La Industria del Envase de Chile y la Cooperación japonesa 

10:30 – 10:45 : Coffee break 

10:45 – 11:15 : Exposición 
Sr. Juan Carlos Carreño 
SOPRAVAL 
Tema : Experiencia exitosa de negociación con Japón 

11:15 – 11:45 : Preguntas y respuestas 
 


